
MC32F7341 和 MC32F7342 烧录说明 

 

针对 MC32F7341 和 MC32F7342 两款芯片烧录时间过长的问题我们对硬件和软件做了调整，

并进行了测试，修改之后 MC32F7341 和 MC32F7342 两款芯片烧录时间大大缩减，符合我们

预期的期望。针对软硬件修改的部分我们做如下说明。 

 

1.使用新版烧录软件 EZPro300_btv3.5 及以后版本烧录 MC32F7341 和 MC32F7342 芯片时，需

要进行跳线，将 BUSY 与 OSCO 跳线连接起来后使用，烧写 MC32F7341 和 MC32F7342 芯片

时，才能达到缩短烧录时间的目的。 

下面两张图是 BUSY 与 OSCO 这两个脚位分别在烧录器与烧写小板上的位置 

 



2.烧录 MC32F7341 和 MC32F7342 时我们只需要按照图示将烧写小板上的 BUSY 与 OSCO 用导

线焊接起来即可正常使用。 

 

3.进行非 MC32F7341 和 MC32F7342 的芯片烧录时，烧写小板不需要进行跳线，软件版本也

无需降低版本。 

 


